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Die Lehm-Trockenputzplatte wird auch zur Sanierung von Flachen mit schadhaften
Putzen, mit Fehlstellen (Beiputz, Installationsleitungen) oder mit unansehnlichen Ober-
flaichen eingesetzt. Sie passt sich auch an gewdlbte Bauteile an. Da die Platte mit wasser-
|6slichem Mortel angesetzt wird und somit ggf. weitgehend schadensfrei entfernt wer-
den kann, ist sie auch zur Bekleidung von dokumentarisch wertvollen Oberflachen in der
Denkmalpflege geeignet. Ein wichtiges Einsatzgebiet ist die Verkleidung von Holzwerk-
stoffplatten.

Die Grundstoffe der Platte sind Baulehm oder Ton, Schilfrohr und Jute sowie pflanzliche
und mineralische Zuschlédge, ihre Starke betragt 16 mm, die GroRe ist 62,5 x 62,5 cm. Sie
lasst sich mit einfachen Werkzeugen zuschneiden und weiterbearbeiten. Die ,D 16" er-
fullt alle Anspriiche des professionellen Trockenbauers, ebenso ist sie fiir den Selbstbauer

geeignet.

Baustoffe

Als Klebemittel zum Anbringen der Lehm-Trockenputzplatte D 16 (CLAYTEC 09.010)
wird bei mineralischen Untergriinden und Gips-Trockenbauplatten Lehm-Oberputz fein
(CLAYTEC 10.011) verwendet. Ein 30 kg Sack reicht bei ebenen Griinden fiir ca. 5 m?2.
Wenn nicht nur der Untergrund sondern auch die Riickseite der Platte mit Kleber verse-
hen werden muss (z. B. bei gewolbten Flachen), so ist dies bei der Mengenermittiung zu
berticksichtigen. Auch Fliesenkleber, Haftmortel und dhnliche Produkte sind geeignet.
Die PlattenstdRRe werden mit Jute-Fugenarmierung B=10 cm (CLAYTEC 35.006) oder
Glasgewebe-Fugenarmierung B=8 c¢cm (CLAYTEC 35.015) armiert. Der Bedarf liegt bei
ca. 3,2-4,0 Ifd.M. Gewebestreifen pro m?2 Wandfliche. Uberspachtelt wird die Platte
mit Lehm-Oberputz fein (CLAYTEC 10.011), ein 30 kg Sack Trockenmasse ergibt ca.
21,5 | Putzmortel. Diese Menge reicht bei einem Auftrag von 3 mm fiir 5-7 m2 und bei

einem Auftrag von 2 mm fiir 8-11 m?2.

Vorbereitung des Untergrundes

Die Vorbereitung des Untergrundes nimmt bei Verwendung der Lehm-Trockenputzplatte
wenig Zeit in Anspruch. GroRere Fehlstellen sollten grob repariert werden. Altanstriche
und sogar Tapeten kénnen auf der Wand verbleiben, sofern die Haftung zweifelsfrei aus-
reichend ist. Lose und feuchteempfindliche Beschichtungen missen entfernt werden.
Eine Vorbehandlung mit CLAYFIX Grundierung (CLAYTEC 15.020/ 15.025) verbessert
die Haftung und verhindert auch, dass der Lehm- oder sonstige Kleber zu schnell auf der
Flache anzieht. Vor Beginn der Arbeit muss der Untergrund fest, trocken und staubfrei

sein.

Verarbeitung der Trockenputzplatten

Der Kleber wird mit dem Zahnspachtel (5-mm-Zahn) auf den Untergrund (und ggf. auf
die Plattenrilckseite, s. 0.) aufgezogen. Die Flache sollte wegen der schnellen Trocknung
des Lehms nicht zu grof gewahlt werden. Die einzelnen Platten werden dann sofort
angesetzt und fest angedriickt. Eine zusatzliche StoRverklebung an den Schnittflichen
ist nicht notwendig.

Lehm-Trockenputzplatten werden im Verband verlegt, d. h. senkrechte Fugen diirfen
nicht tibereinander stehen. Besteht der Untergrund aus grof3formatigen Bauplatten, so
mussen die Schilfhalme der “D 16” die StoRe dieser Platten liberspannen, Stof3-auf-Stol}

Ausfiihrungen sind unbedingt zu vermeiden.
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Die Lehm-Trockenputzplatte kann mit der Stich- oder Handkreissdge zugeschnitten wer-
den, fur die Handkreissdge empfiehlt sich die Verwendung eines langlebigen geharteten
Sageblattes. Sehr saubere und genaue Schnitte kdnnen mit der Trennscheibe ausgefiihrt
werden, allerdings ist die Staubentwicklung vergleichsweise hoch. Sehr gut geeignet
sind auch die im Trockenbau tblichen oszillierenden Schneidegerate (z.B. Fein-Schnei-
der).

Bei stark unebenen Untergriinden sowie bei Verarbeitung liber Kopf und auf gewdlbten
Flachen wird auf die Riickseiten der Platte zusatzlich Kleber aufgebracht. In diesen Féllen
mussen die Platten zusatzlich mit Leichtbauplattenstiften oder verzinkten Holzschrau-
ben befestigt werden. Die Platte kann bis unmittelbar an den Rand genagelt oder
geschraubt werden.

Die Platten kénnen auch auf gewdlbten Flachen verarbeitet werden, dabei ist die
Richtung der Schilfeinlage zu beriicksichtigen. Die Verarbeitung auf stark gewélb-
ten Flachen fallt leichter, wenn die Platte riickseitig in geeignetem Abstand um einige
Millimeter (z.B. mit dem Teppichmesser) eingeschnitten wird.

Auf Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB) wird die ,,D 16” mit geeignetem Baukleber (z. B.
Flex-Fliesenkleber) veklebt und zusatzlich mit 25 mm (bei Decken und Dachschragen 35
mm) langen verzinkten Klammern angetackert. Achtung: Im Bad missen korrosionsfreie

Befestigungsmittel verwendet werden.

Weiterbehandlung

Mit der Lehm-Trockenputzplatte bekleidete Flachen kbnnen sofort gespachtelt bzw. ver-
putzt werden. Das Glasseiden-Gewebe der Fugenarmierung wird aufgelegt und flachig
mit einer Schlamme aus Lehm-Feinputzmortel eingequastet. Bei Verwendung von Jute
muss die Lehm-Trockenputzplatte zunachst vorgequastet werden, das Gewebe wird
dann auf die nasse Flache gelegt und abschlieBend eingeschlammt, die Randbereiche
sind besonders sorgfaltig zu bearbeiten. Die Gewebe kénnen auch mit Lehm-Feinputz-
mortel eingebettet oder, bei Glasseidengewebe, nur fixiert werden. Dabei reibt man
den Feinputz moglichst diinn auf dem Gewebe aus, jeder zusatzliche Millimeter fihrt
spater zu einem unnétig dicken Putzauftrag bzw. zum Abzeichnen der StoBbereiche.
Aus diesem Grund sollte das Gewebe an Schnittpunkten auch nicht doppelt gelegt, son-
dern ausgespart werden. Eine flachige Armierung ist deshalb nicht nur sicherer, sondern
ggf. sogar wirtschaftlicher oder zumindest nicht wesentlich aufwandiger.

Vor der Uberspachtelung muss die gesamte Flache sorgfiltig angenasst werden. Dies
verbessert die Haftung und verlangert die Berabeitungszeit des diinnen Feinputzauf-
trags. Danach wird die Flache in einer Starke von 2—3 mm mit Lehm-Oberputz fein
(CLAYTEC 10.011) liberspachtelt. Sofern ein CLAYFIX Farbputz-Finish vorgesehen ist,
muss zunachst mit einer diinnen Lage aus Lehm-Feinputz vorgearbeitet werden, um
ggf. notwendige flachige Armierungsgewebe einbauen zu kénnen und fiir ein gleich-
mafRiges Saugen des Untergrundes zu sorgen. Auch vor dem Anstrich mit CLAYFIX
Lehm-Streichputz werden die Flachen ,,D 16”-Platten mit CLAYTEC Lehm-Oberputz fein
vorbehandelt. Dann werden sie mit CLAYFIX Grundierung flir den Anstrich vorbereitet.

Auf Holzwerkstoffplatten muss grundsatzlich eine flachige Gewebeeinlage eingebracht
werden, dies setzt einen zweilagigen Spachtelauftrag voraus. Das Gewebe wird in die-
sem Fall in die erste Feinputzschicht eingearbeitet.

Lehm-Trockenputzplatten sind als Putztrager auch fir Grob-Lehmputze (S < 10 mm)
wie z.B einlagigem Lehm-Oberputz grob (CLAYTEC 05.010 oder 10.012) geeignet.

Ausfiihrliche Informationen lber Innenputze aus Lehm und deren Weiterbehandlung
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Die Leitungen fiir Gas, Wasser, Heizung und Strom werden unter Putz, d.h. im Alt- Installationen
Untergrund verlegt. Die Offnungen fiir Unterputzdosen werden mit Diamant-Bohr-
kronen hergestellt.

Bitte beachten

Die Angaben der Arbeitsbldtter entsprechen langjdhrigen Erfahrungen bei der Ausfiihrung
von Lehmbauarbeiten und der Anwendung unserer Produkte. Eine Rechtsverbindlichkeit kann
daraus nicht abgeleitet werden.

Vorausgesetzt werden ausreichende handwerkliche Erfahrung und die notwendigen Kennt-
nisse aus den entsprechenden Baugewerken. Es gilt die jeweils neueste, aktuelle Version des
Arbeitsblattes, diese ist bei Bedarf zum Beispiel unter www.claytec.com erhdiltlich.

Copyright CLAYTEC e. K. Peter Breidenbach. Kopie und Veréffentlichung sind, auch auszugs-
weise, nicht gestattet.

Stoff- und Bauteilwerte

Tabelle 5.3.1: Bauphysikalische Werte der CLAYTEC Lehmbaustoffe

Artikel-Nr. Rohdichte i.M. (kg/m3) | A (W/mk) p-Wert
Lehm-Trockenputzplatte D 16 * 09.010 700 0,13* 18*
Lehm-Feinputz 10.011 1500 0,66 8

A-Werte und p-Werte der Lehmbaustoffe aus ,Lehmbau Regeln” des Dachverband Lehm e.V.oder Priifzeugnissen
(bei geforderten Nachweisen mit Werten nach DIN 4108 s. d.)

*ca.-Werte, ibernommen aus Messungen der Lehmbauplatte
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Abbildung 5.3.1: Aufziehen von Lehm-Oberputz fein als Abbildung 5.3.2: Ansetzen der Lehm-Trockenputzplatten
Kleber mit dem Zahnspachtel auf die vorbereitete Flache D16 in den feuchten Feinputz

SLAVTEC

Abbildung 5.3.3: Einarbeiten der Fugenarmierung, hier Abbildung 5.3.4: Uberspachteln der gesamten Flache mit
Glasseidengewebe Claytec Lehm-Oberputz fein nach abermaligem Vornédssen
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